
令和 07 年度 （ ）後期 技能検定 学科試験正解
2026/02/08

番号

正解

１ ２ ３ ４ ５

Ｘ Ｘ ○ ○ Ｘ

番号

正解

６ ７ ８ ９ １０

Ｘ ○ ○ ○ Ｘ

番号

正解

１１ １２ １３ １４ １５

Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ Ｘ

番号

正解

１６ １７ １８ １９ ２０

Ｘ Ｘ ○ Ｘ Ｘ

番号

正解

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

Ｘ ○ ○ ○ Ｘ

番号

正解

１ ２ ３ ４ ５

ロ イ ハ イ ニ

番号

正解

６ ７ ８ ９ １０

ロ ニ ロ ハ ロ

番号

正解

１１ １２ １３ １４ １５

ニ イ ロ ニ イ

真偽法 択一法

番号

正解

１６ １７ １８ １９ ２０

ニ ロ イ イ ニ

番号

正解

２１ ２２ ２３ ２４ ２５

イ ハ ロ イ ロ

半導体製品製造 ／ 集積回路チップ製造作業【２級】


